TRIBUTE TOINNOVATION

GMKtec

Geek/Modern/(K)Creativity
INSTRUKCJA OBStUGI

GMKtec NUCBOX G2 PLUS
GMKtec NUCBOX G3 PLUS
GMKtec NUCBOX G5
GMKtec NUCBOX G9
GMKtec NUCBOX M3
GMKtec NUCBOX M5 PLUS
GMKtec NUCBOX M6
GMKtec NUCBOX M7
GMKtec NUCBOX K5/K6/K8
GMKtec NUCBOX K8 PLUS
GMKtec NUCBOX K9
GMKtec NUCBOX K10
GMKtec NUCBOX K11
GMKtec G10
GMKtec K7 Plus
GMKtec Evo T1
GMKtec Evo X1
GMKtec Evo X2
GMKtec NUCBOX G3S
GMKtec NUCBOX M3 Ultra
GMKtec NUCBOX M5 Ultra
GMKtec NUCBOX M6 Ultra
GMKtec NUCBOX M7 Ultra
GMKtec NUCBOX M8
GMKtec NUCBOX M2 Pro S
GMKtéc NUCBOX K12
MKtec K15



Drigkujemy za wybranie GMKtec, prosimy o uwazne
przeczytanie niniejszejinstrukcjiobstugii zachowanie jej na

przysziost.

Informacie zawarte w ninejszym dokumende moga ulec

dokumentu nie powinien byt interpretowany jako dodatkowa
gwarancja. GMKtec nie ponosi jedzialnosci za techniczne
lub redakcyjne biedy lub pominiecia, ktore moga pojawic sig w
tym dokumencie.

W przypadku jakichkolwiek probleméw podczas uzytkowania,
prosimy o kontakt poprzez adres e-mail podany w instrukcjl
obstugi, zawszestuzymy pomoca.

Ostrzezel $rodki ostroznos

urzadzenia

przestrzegat por rodkéw ostroznosci, aby
unikna niebezpiecznych lub nielegalnych dziatati

Srodowisko uzytkowania

Nie uzywaj urzadzenia w zakurzonych | wilgotnych miejscach,
aby unlknat awaril obwod6w wewnetrznych;

Nie nalezy umieszczac urzadzenia w poblizu zrédet ciepta,
takich jak grzejniki elektryczne; Temperatura robocza tego
urzadzenia wynosi 0-40 stopni, a normalna temperatura
robocza wynosi 10-90% wilgotnosci wzgledne).

Zasilanie
specjalne
2tym produkcem;
Wodoodpornos¢
t nalezyje

)
w suchymmiejscu;
Konserwacja

W sprawie wszelkich ustug konserwacyjnych nalezy
kontaktowat sig z personelem serwisowym sprzedawcy;
Dourzagzenia e nalesy wiiadaé sadryeh osrych praed-
otéw; Aby uniknat uszkodzenia urzadzenia, nie nalezy go
uderzat.

1. Prosze uzyé dolaczonego zasilacza do
podiaczenia urzadzenia do zrda zasilania;

2. Podiacz monitor za pomoca kabla HOMI
(upewnijsie, e kabel HDMI jest oryginalny/
sprawdzony);

3. Podiacz klawiature i mysz;

4.Pod instrukcja
Windows. W jzasilania.

Podstawowe ustawienia

Jak wejs¢ na strone ustawieri BIOS

1 Ws'zmewybaczema naciénij przycisk zasilania, $wiatlo przycisku
sie wiaczy,

arastepnie ciagle kliknij Klawisz ESC na klawiaturze, az BIOS

mterfejs Interfejs Aptio Setup AMI pojawia sig na ekranie.
Jak zmienic opcje bootu

1. W6z urzadzenie do prze(howywama danych, ktére musi by¢
uruchomione, takie jak naped flash U
lub dyskstaly, do hosta

2. Modyﬁ kacja tymczasowa: W stanie wylaczenia nacisnij przycisk

vy praycisku sig waczy, a nasteprie ciagle kliknij lawisz F7na
lawiatury, az interfejs wyboru opcji uruchomienia urzadzenia

pojawi sig na

ekran. Wybierz urzadzenie pamieci masowej, aby uruchomic, a

nastepnie nacisnij klawisz Enter

Klawisz na klawiaturze, aby potwierdzie.

£ BIOS, uzyj
strzaek klawiatury

BOOT, a nastepnie uzyj
Kawiatury 1 4 dowyboru

pi P 1, naciénij Enter, aby
‘wprowadzié wybdr urzadzenia

mlerfejs wymeu urzadzenie pamieci masowe}, aby uruchomic, naciénij
F]D

énij Enter potwierdzic.
Jakzmodyflkowac trybzuzycia energiiprocesora

1 A BIOS, g6 giléwnym
interfejsie, uzyj y 4 abywybrac Ust:
PowerLimiti Enter, aby wp iycia

energi.
2.Istnieja trzy tryby do wyboru

Tryb cichy: Komputer osiaga optymalna wydajnosé systemu na normalnym
poziomie akustyczny

Tryb rownowagi (ustawienie domyslne): Komputer dziata najlepie ze

zréwnowazonym halasem i lepsza wydajnoscia.

P a zpeing
apewnia, iwyzsza

wydajnosé pracy i mzrywk\.

Jak zmienic tryb zasilania

8I0S,
gmwnym pro i klawvszy Pk iawiatury T 1 Abywybrac

b visczenia, nacin awisz 10, aby zapisac zmiany, a nasteprie.

zajac okolo 10 minut (prosimy o cierpliwosel;

5.Przed i € WiFi | LAN i wybrac opcj

‘pomi’,
i

Zdjecie ma charakter pogladowy.



G2 PLUS Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem nalezy zapoznat sie z interfejsem i przyciskami

urzadzenia

Typec |
(DCINONLY)

uUsB32
(Genlx1) '3

Blokada
Komputera

- o

Giga LAN
(RJ45) 1000M

HOMI2.0
(@K/60H2)

op
(DPVLA*)

G2 PLUS Specyfikacje techniczne

Procesor Intel z seril N, czterordzeniowy,

G3 PLUS Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z interfejsem i przyciskami

urzadzenia.
USB32
T (Gen1) 2
Zasilanie ‘{ B )
UsB3.2 T
Gen)'2 | [ (4K@60H2)
Hom | | | oc
(4K@60Hz) = 1= 0O 12V3A
(-] Blokada
D D D D 20D D D omputera
Rj45 port | L §3.5mm
(2.56) CTIA

G3 PLUS Specyfikacje techniczne

Procesor Intel  seril N, czterordzeniowy,

cPy caterowatkomy N150, maksymalna czestotinosé Py caterowatkowy N150, maksymalna czestotliwosé
turbo 3,6 GHz; 6 MB pamieci podreczne]; TOP 6 W turbo 3,6 GHz: 6 MB pamieci podracznej; TOP 6 W
GPU Grafika Intel UHD (do 1000 MH2) GPU Grafika Intel UHD (do 1000 MH2)
Pamiec LPDDRS 4800 MT/s, wbudowana, SO-DIMM*1, DDR4 3200 M1/5, BG / 16G
RAM 12 GB (pojemnos¢ produktu zalezy RAM (do 32 GB, pojemnos¢ produktu zalezy
od faktycznego zakupu) od faktycznego zakupu)
& .2 2280 NVMe (PCle3.0) 256 GB/512
Pamiec e 256 GB/S12 GB (pojemnost Pamie¢ TE/1 T8 (pojemno&t produktu zalezy
produktu zalezy od faktycznego zakupu) o faktysomagd PakubL)
Ethernet | Giga LAN(RJ45)*2 1000M/100M/10M Ethernet | Giga LAN(RJ45)"12500M/1000M/100M/10M
Siec WiFi6 | 802.11a/bjg/n/acfax Sie¢ WiFi6 | 802.11a/bjg/n/ac/ax
BT BT5.2 BT B152
tadowarka TYPE-C, 12V 3A tadowarka DC12V3A
Zawartost Mini PC *1 + uchwyt VESA*1 + adapter *1 Zawartos¢ Emm PCk” : ni;f:wylkVES/;“‘ +adapter *1 o
opakowania + instrukcja obsfugi *1 + karta gwarancyjna*1 opakowania + Instrukeja obsiug 1 + karta guaranayna

+ kabel HDMI*1

Uwaga: Zdjecia zamieszczone w niniejsze] instrukcji maj.
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicje przyciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia,

Uwaga: Zdjecia zamieszczone w niniejsze] instrukji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicje przyciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.



G5 Informacje o urzadzeniu K5 / K6 / K8 Informacje o urzadzeniu

Praed yciem naety zapornac siez nterfefsem | pzycskari Przed uzyciem nalezy zapoznat sie z interfejsem i przyciskami
urzadzenta

N — urzadzenia.
[

§3.5mm
CTIA (PD/DP/DATA)
Zasianie Zasilanie —
1 ‘ (Gan) z
uses2
Gent) 2
USB2.0°1
lokada
Interfejs o USB32 —— | — —— op
(Gen2) "1 (4K@60H2)
DC
19v6.324
Blokada
komputera
Rjd5 port
(4K@60HZ) (256%2)

fgsport K5 Specyfikacje techniczne

Frocesony mobine AV fyzen = 72 gafia adeon ™
7735HS5 E-rdzenioy, 16:watkowy, 6 nm proces
" e U 32 s CatoiweLt slown e AL e
205 ek oo 4 o pamieci podreczne] L2./ 16 M8 pamicci podreczne L3
vy TOP 35 - 54W
P [T ————
GPU AMD Radeon™ 680M; 12-rdzeniowy 2200 MHz
o sops
RAM SO-DIMM*2, DDR 5 4800 MT/s, 16G / 32G
Pamieé masona - (Pojemnosc zalezy od faktycznego zakupu)
| Pamieé M.2 2280 NVMe(PCle 3.0)512GB/1TB/2TB
Eenet | O o (Pojemnos¢ zalezy od faktycznego zakupu)
o } e | Ethernet | Giga LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M
o a150
Sie¢ WiFi6 | 802.11a/b/gjnjac/ax
BT 8152
tadowarka DCIN(5.5/2.5mm), 19V/6.32A
winss sk mla charsce ogldony X Mini PC *1 + uchviyt VESA *1+ adapter *1
i peycikon | w8 mog uec smion b Zawartos¢ Y orewsd sasilaaty AC *1 + nstrekcjo obsiugi +1
opakowania + karta gwarancyjna *1 + kabel HOMi *1




K6 Specyfikacje techniczne

Procesory AMD Ryzen™ 7-7840HS z ukladem graficznym
cPU Radeon™: proces 4 nm/8 rdzeni, 16 watkow, 5,1 GH
maks, TDP 35W-~ 54W; 16M pamieci podrecznej L3

GPU AMD Radeon™ 780M (czestotliwosc 12-rdzeniowe]
karty graficzne] 2700MH)

SO-DIMM¥2, DDR 5 5600 MT/5, 166/ 32G

A (pojemnos¢ pamieci zalezy od fakycznego zakupu)
Pamiet SO-DIMM¥2, DDR 5 5600 MT/5, 166 / 326 (pojemnos¢
pamicci zalezy od faktycznego zakupu)
Ethernet| Giga LAN(RJ45)"2 2500M;1000M;100M/10M
Sie¢ WiFi6 | 802.11a/bjg/naciax
BT BT52
tadowarka DCIN(5.5/2.5mm), 19V/6.32A

Zawartos¢ MInPC Y1 Uy ESA v adapter 1

+ karta gwarancyjna *1 + kabel HOMi *1

K8 Specyfikacje techniczne

Procesory AMD Ryzen™ 7-8845HS 2 grafika
cPu Radeon™; proces 4 nm/8 rdzeni, 16 watkow,
maks. 5,1 GHz, TDP 35 W~ 54 W; 16 M pamieci
podreczne] L3

AMD Radeon™ 7
GPU (cretomhmoth 12 resenion] kary graficinel 2700MH)

Pamie¢ M.2 2280 NVMe(PCle 4.0)512GB/1TB/2T8
pamigci zalezy od faktycznego zakupu)
Ethernet [ Giga LAN(RJ45)*2 2500M;1000M;100M/10M
Siec WiFi 6 802.11a/b/g/nfac ax
BT BT5.2
tadowarka DCIN (5.5/2.5mm), 19V/6.32A
T N

Uwaga: Zdjecia zamieszczone w niniejsze] instrukeji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicje przyciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.

K9 Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z interfejsem i przyciskami
urzadzenia.
§3.5mm
CTiA
Zasilanie

Type-c
(PD/DP/DATA)

L DP
[ (4K@60H2)

Blokada
komputera

Rj45 port

HDMI
(4K@60HZ) (256+2)

K9 Specyfikacje techniczne

Superprocesor Intel Core Ultrat 5-125H,
proces Intel 4; 14 rdzeni | 18 watkow,

cPy maksymalna czestotliwos¢ 4,5 GHz, 18
min pamieci podrecznej, TOP 28-65 W;
GPU Grafika Intel® Arc™ (2,2 GHz)
NPU Intel® Al Boost (do 1,4 GHz)
5600 MT/s. SO-DIMIM®2. 16G/32G
RAM Pojernoséproduiau zaley o akycanego

Mz zzsa R RN
(Poj

Pamie¢ roduktu zalezy od faktycznego
Zaip)

Ethernet | Giga LAN(RJ45)"2 2.5G
Siec WiFi6 | 80211a/bigin/ac/ax

BT BT5.
tadowarka DC 19V 6.32A

- Mini PC+1 + Uchwyt VESAY1 + adapter

Zawartos¢ przewsa zasilajacy ACH1 + instrukcja mw “
opakowania “Karta gwarancyjna*1 + kabel HOM

Uwaga: Zdjecia zamieszczone w niniejszej instrukcji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicje przyciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia



K11 Informacje o urzadzeniu K8 PLUS Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z interfejsem i przyciskami

urzadzenia Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z interfejsem i przyciskami
oo urzadzenia

Oculink ——— 7(52?\'2‘“ Opulinkintertace S s5mm

(hotswap Supported) iy

e jest
obstugiwany)|

oD Em o@ L zasilanie ==t 1R 1©) Power

USB32 useso ! (Gen2) "2
| L
UsBLo (Gen2) 2 use2.0°2 o a0
- DP

UsB20'2—— [UsB40 "

—_— eV
computerfock
DC
19V6.32A Rj45 port
o G385
o |, o
MMM 0 f oo
] RS port K8 PLUS Specyfikacje techniczne
How (256%2)

Procesory AMD Ryzen™ 7-8845HS 2 grafika Radeon™:

proces 4 nm/8 rdzen i 16 wakéw, czestotliwos¢ do
K11 Specyfikacje techniczne cPu 5,16 GHz, 16 MB pamieci podrecznej L3

Procesoy D e 93z art | AVD Radeon™ 7801 2dzeniowa karta raficina
cru & Faent) 16 veatkow, ogetotose o 5.2 Gh, o o ceestotliwoscido 2.7 GHe)
Yomin pamiedposrecenel 3

o DDRS 5600 MT/s, SO-DIMM*2, 16 GB/32 GB
o T ————— (Pojemnoé¢ produktu zalezy od faktycznego zakupu)
graficzna o czestotlosc do 2.8 GHz) 12 2280 NVVie (PCIe4 0) 512 GB/1 TB/2 T8

DDR 5600 M/ SO DIVIVI2, 16G/32G Pamigc (Pojemnosé produktu zalezy od faktycznego zakupu)
RAM (pojemnost produktu zalezy od faktycznego
zakupu) Ethernet | Giga LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M
X V1.2 2280 NVVie (PCIed.0) 512GB/ TB/2T6 et
Pamig¢ {p0mnose procuic aled o akycingo WiFis | 802.11a/blginjaciax
Ethernet | Giga LAN(RJ45)"2 2500M/1000M/100M/10M BT BT5.2
Siec WiFi6 | 802.11a/bjg/n/ac/ax tadowarka DC 19V 6.32A
5 wartos¢ opakowania | 1 Mini PC+ T"User Manual/Warranty Card +
BT BT5.2 Zawaroscopakonania | 1L e s Canl
tadowarka DC 19V6.32A

1'VESA Bracket + 1*HDMI Cable

- Vi PC 1 1 imtrukga obsugiKart
Zawartos¢ gwarancyjna + 1#Zasilacz DC + Przewtd zasilajacy
opakowania AC 1#Uchwyt VESA + 1 +Przewéd HOMI

Uwaga: Zdjgcia zamieszczone w niniejsze] instrukcji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicje przyciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwaga: Zdjgcia zamieszczone w niniejszej instrukcji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicie przyciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia



M6 Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem nalezy zapoznat sig z interfejsem i przyciskami
urzadzenia.

Zacze 35 mm et
i (PD/DP/DANE)
Zasilanie T UsB32
(Gen2)*2
USB2.0°1
USB3.2 op
(Gen2) "1 (4K@60Hz)
DC
19V6.32A
Zabezpieczenie
praed kradzieza
Port R4S
AK@60HZ] 2.5672)

M6 Specyfikacje techniczne

[Frocezory moblne AW Ryzen s grala

[Radeon™ 6600H, 6 rdzeniami i 12 watkar
Procesor (echnologia TSMIC § nm FIFET, cgstotiwoscia
taktowania 33 GHz, MAX4,5G; 16 MB pamieci
[podreczne; L3; TDP 45 W
GPU AMD Radeon™ 680M; 12 cores,
Czestotliwos¢ pracy karty graficznej
RAM DDRS 4800 MT/s, SO-DIMM * 2, 16 GB / 32 GB

produltu zalezy od dokonanego zak

(Rzecaywista pojemncs wpu)

M.22280 NVMe PCle3.0 512GB 1TB 2TB

(Rzeczywista pojemnosé produktu zlety od dokonanego zakupu)

Przechowywanie

Ethernet | Giga LAN (RJ45) * 2, 2,5G
Sie¢ WiFi6 | 802.11a/bjg/n/ac/ax
BT BT5.2
tadowarka DC 19V 6.32A
Zawartost Wini P+ 1 + wspornik VESA * 1 + zasilacz * 1 +

priewsd zasljacy AC 41 + stk obsugi

opakowarnia
1 +karta gwarancyjna * 1 + kabel HOMI *

Uwaga: Zdjecia zamieszczone w niniejsze] instrukcji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicje przyciskéw
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Zapoznaj sie z interfejsem i przyciskami aplikacji
urzadzenia przed jego uzyciem.

PORT Rj45 HDMI 2.0
(2.5G*2) (4K/60HzZ)
Porthadowania_|  am © [emifam] Typec
19V 3.42A (DP/DATA/PD)
£35mm
CTIA (Gen2) *3
| = e

Specyfikacja techniczna Nucbox G9

ntel Processor N Series, N150 quad-core

cpu quad-thread Maximum czestotliwoé¢ turbo
3.6G; 6 MB Cache; TDP 6W

GPU intel UHD Graphics(Up to 1000Mhz)
LPDDR5 4800 MT/s, on board, 1

Ram (Pojemnos¢ produktu zalezy od wybranego modelu)

[ 64GB, on-board

(Pojemnos¢ produktu zalezy od wybranego modelu)
M 22280 NVMe (PCle3.0) 256GB/512GB/1TB

Pojemnos¢ produktu zalezy od wybranego modelu)

Praestrzet dyskowa

Ethernet Lﬂga LAN(RJ45)*2 2500M/1000M/100M/10M
Siet WiFi 80211 arblg/n/acax

BT BT52
tadowarka TYPE-C 19V 3424

T PC + TInstrukcja obstugi/Karta gwarancyjna
+1*Zasilacz DC + zasilacz ACord +
1*VESA Bracket + 1*HDMI Cable

Zawartos¢ opakowani

Uwaga:Zdjecia zmieszczone w niniejszej instrukcji maja charakter pogladowy.
Specyfikacja produktu/definicje przyciskow i wyglad moga ulec zmianie bez
powiadomienia,



M3 Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z interfejsem | przyciskami
urzadzenia.

USB3.2
(Gen1) *2
E&E O Zasanie
Rj45 port
§3.5mm (2.56) Type-c
A ] i [ (oRDATA)

HOMI
(eK@60Hz)

) | USB2.0'1

HOMI
USB3.2
(4K@60HZ) (Gen1) 1

M3 Specyfikacje techniczne

Procesor Intel Core 15-12450H 12. generadji,

- proces technologicany 7 nm, § dzen, 12 watkow,
maks. taktowanie 44 GHz, 12 MB pamieci
podrecznel
Graika Intel® UHD dia procesordw 12. generacji

cPU Procesory Intel® (4o 1.3 GHz)

DDRE 3200 T/, SO DIMIM+2 16G8/32G8
RAM (do 64GB, pojermnose produktu zaley od
faktycznego zakupu)

i 2280 NVMe (PCle x4) 512 GB/1 TB
Pamie¢ lpo‘emnast produktu zalezy od faktycznego

Ethernet | Giga LAN(RJ45)*1 2500M/1000M/100M/10M

sie¢ WiFi6 | 802.11a/b/g/n/acjax
BT BT5.2
tadowarka DC IN(5.5/2.5mm), 20V/5A

" Wini PC 1+ Uchwyt VESAYT + adapter +1 +
Zawartos¢ przewod zasilajacy ACH + instrukcja nbs}ug\ *
opakowania “Krta gwarancyina1 + kabel HDMI*

Uwaga: Zdjecia zamieszczone w niniejszej instrukeji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicie przyciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.

M5 PLUS Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z interfejsem i przyciskami
urzadzenia

F35mm Type-c
cTia (PD/OPDATA)
Zasilanie ———— UsE32
[ I (Gen2) 2
@o =™ =1 =
USB2.0"2- OP
(4K@60Hz2)
oc
Tovaaza
Biokada
komputera
HoMl Rids port
(4K@60Hz) (256°2)

M5 PLUS Specyfikacje techniczne

Mobilne procesory AMD Ryzen™ 7z
cPU grafika Radeon - 5825U, 8 rdzeni i 16
watkow, proces 7 nm, czestotliwosc do
4,5 GHz, pamig¢ podreczna L3 16M
Grafika AMD Radeon™ (8 rdzeni,
GPU Czestotliwosé karty graficznej do 2 GHz)
A 'S0-DIMHM"2, DDRA 3200 MT/s, 166 / 326 (Pojemnosé
produktu zalezy od faktycznego zakupu)
. 122280 NVMe (PCle3.0) 512 GB/1 TB/2 T8
Pamie¢ (Pojemnose produktu zalezy od faktycznego zakupu)
Ethernet | Giga LAN(RJA45)*2 2500M/1000M/100M/10M
Sie¢ WiFi 802.11a/b/g/nfac/ax
BT BT5.2
tadowarka DC 19V3.42A
- MIniPC 1+ UchwyLVESA L+ adapter 1+
e przewod zasilajacy AC'1 +instrukcja obstug 1
P . +Karta gwarancyjna'1 + kabel HOMI*L

Uwaga: Zdjecia zamieszczone w niniejsze] instrukcji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicje prayciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.



M7 Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z interfejsem | przyciskami
urzadzenia

e Ocink f35mm
{rie cbshuguie podiaczan N
nagoraco) =
@ 0@
_ 1
UsBa0 (Gen2) *2
USB2.0%2 e USB4.0
—

oc
19veaza

Zaberpiecenie
omp

(2562)

8 rdzen i 16 watkow, proces technologiczny 6 nm, cze-
Procesor Stotliwos¢ bazowa 3,2 Gz, czestotlinos

maksymalna do 4,7 GHz, 16 M8 pamieci podreczne; L3
GPU AMD Radeon™ 680M; 12 cores,

Czestotliwos¢ pracy Karty graficznej
RAM DDRS 4800 MT/s, SO-DIMM * 2, 16 GB / 32 G

(Pojemnos¢ produktu zalezy od faktycznego zakupu.)

M.22280 NVMe (PCle3.0 512GB 1TB 2TB
Przechowywanie

Giga LAN (5
5500 b/ 1000 s 100 s 10 s
Sie¢ WiFi 6 802.11a/bfg/nfacjax
BT BT5.2
tadowarka DC19V,632A
Jowartose T Mini PC+ 1 * Instrukga obslugi / Karta gwa-
opakowania rancyjna + 1 * Zasilacz DC + Kabel zasilajacy AC + 1*

Uchwyt VESA + 1 * Kabel HOMI

Uwaga: Zdjecia zamieszczone w niniejsze] instrukcji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicie przyciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia

Mobilne procesory AMD Ryzen™ 7 PRO seril 6000 - 6850H,

K10 Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z interfejsem i przyciskami

urzadzenia
Gniazdo  praysk
SHichawkone zasiania
§35mm 1 USB2.0*2
USB32GeN2)2  yogertjs Type-c 0P/0ATA)
Port COM

Ziacze anteny

___ zaberpeczenie
Frsirizey

Interfejs HOMI
Zlacze
Ziacze zasilania

USB3.2(Gen2)"2
J— 19V6.32A
RJA5(2.56"1)

K 10 Specyfikacje techniczne

Displayport

Procesor Intel® Core™ 9 gene-

Procesor racji -13900HK, proces Intel 14 rdzeni
20watkow, maksymalna czestotliwose tur-
bo do 5.4 GHz,24MB cache

U Kompatybilny  Intel® Iris® Xe Graphics
(Dynamiczna czgstotliwosé karty graficznej do1.5GHz)

DRS 5600 MT/s, SO-DIMM"2, 16G/32G

o DDRS 5600 MT/s, SO-DIMM2, 16G/3
(Pojerno procukiu st salena o faaycave akupions) wersh)
V.2 2280 NVMe(PCled.0) 512GB/1T8/2T8

Przechowywanie

o (Pojemnosé produktu jest zalezna od faktycznie zakupionej wersji)
Ethernet  [Rj45 interface*1 2500M/1000M/100M/10M
Sieé WiFi6 802.11a/bfg/n/ac/ax
BT BT52

tadowarka DC19V6324
SMini PC + * Instrukcja Obsiug/Karta Gwarancyjna +

Zawartosc opakowania | * Zasilacz DC + Przewdd zasilajacy AC +
* Kabel H

Uwaga: Zdjecia zamieszczone w niniejsze] instrukeji maja
charakter pogladowy. Specyfikacja produktu/definicje przyciskow
i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.



G10 Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem zapoznaj s z interfejsami  przyciskami urzadzenia,

K7 Plus Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem zapoznaj sie z interfejsami | przyciskami urzadzenia

$35mm Typ-c
CTIA TPO;DP/DATA)
use32 Praycisk Use32
(Gen2)"2 zasitania (Gen2) 2
Praycisk
zasitania
Gniazdo stuchawkowe
== ==
TypC UsB20
Peina funkcjonalnose 1 USB3.2 op
(Gen2) 2 (aK@60H2)
Tylko zasilanie TveA
Zamek op Zamek
HOMI Rj45 port
Port Ethernet (4K@E0HZ] (256+2)
G 10 Specyfikacja techniczna K7 Plus Specyfikacja techniczna
AV Ryzen ™5 35001 d s
Py Proces 12nm, maksymalna czestotliwose turbo 3,76 Procesor Intel Core 17-13620H 13. generacji, proces
4 MB pamigci podrecznej L3 U Intel 7; 10 rdzen i 16 watkéw, czestotiwoé
bazowa 3,6 Gz, czestotiwoé¢ maksymalna 4.9
cPu Radeon™ Vega 8 Graphics Ghz pamieé podreczna 24 MB, TOP 45 W:

Pamie¢ RAM

2" DDR4 SO-DIMM 166/ 326

Karta graficzna UHD dla procesor
GPU generadji (czestotliwos¢ 1,5 GHz)

6w Intel 13,

(Pojemnosé produktu zalezy od

Pamig¢ masowa

2" M.22280 PCIE3.0¢4 Dysk SSD 5126/ 178
(Pojemnosé produktu zalezy od rzeczywistego zakupu)

Pamiec RAM ’DD‘R54800 MT/s.so—‘Dmm‘l. 16G/326

M.22280 NVMe (PCle3.0) 512GB/1TB/2TB

Ethernet | 1°RJ45 2.5G6 Pamiec masowa L lezy od
. WiFi | 80211acafblgin Ethernet Glga LAN\RMS] 2 256
- Bluetooth | BT5.0 Sie¢ WiFi 6 802.11a/b/g/n/acjax
Zasilacz TypC19V 3,420 BT BT5.2
1" MiniPC+1" \nstruqu/mwu gwarancyjna + Zasilacz DC 19V6.32A

Wyposazenie zestawu

1+ Zasilacz +1* uchw
1 kabel HDM1

T WA P 1 Tnstrukcja T Karta Earancyjna +

Uwaga: Z

fik
te(hm(zn?, definicje przyciskow oraz wyglad pruduktu moga ulec
Zmianie bez wezesniejszego powiadomiena.

1 Zasilacz + 1 * uchwyt VESA+ 1 * kabel AC
1* kabel HDMI

ne, defini
mianie ber wcaeénicsstgd powiadomionts

Uncaga: Zejects wrinclzensiric) mamhammwou\adowy Specyfikacje
yc



Evo T1 Informacje o urzadzeniu

Przed utyciem zapoznaj sie 2 nterfejsami  przyciskami urzadzenia.

Tryb wentylatora

Use32
(Gen2)*3
Gniazdo
Resetowanie [ 0@ == rom om0 | stuchawkowe
Praycisk - §35mm
zasiania
vpC
R HOMI
FEE,
| op

DCI9VTBA

Zamek
bezpieczeristwa

RJ45 Port Ethernet
(256'2)

Uwaga:
Krbtko naciénij ten lawisz, aby przelacznik 13 trybow, diugie naciéniecle,
5 by wiaczy¢ éwiatl

Evo T1Specyfikacja techniczna

Procesory Intel” Core™ Ultra (seria 2)Ultra 9 285H;

cPU 16 dzeniowy 16 watkow d Pro(esTSMCNZB;MAXS 4G;

24 MB pamieci podrec
Gebiny aczyt TOPS (nth) 99 TOPS

GPu Procesor graficzny Intel® Arc™ 140T

NPU Intel® Al Boost; NPU szczyt TOPS (Int8): 13 TOPS

2" DDRS SO-DIMM podwjny kanal 64GB 5600M T/
JE— 0-DIMM po wumydava 1GB 5600MT/s

(nid obs uguje hot-pf

Pojemnosc

Pamisé masowa 3 M22280PCIERQ X 4SSD 1B 218

( zalezy od rzec:
Ethemet | RJ452.56 "2

e WiFi_ | WiFi6 802.11a/bjg nac ax
Bluetooth | Bluetooth 5.2

Zasilacz Interfejs DC, 19V / 7.8A

“Mini PC+ 1 Instrukdja Karta gwarancyjna +
Wyposazenie zestawu | 1+ Zasilacz + 1 * uchwyt VESA + 1 - kabel HOMI +
1*Przewdd zasilajacy AC

Uwaga: Zdj jsze] instrukcj lad fik
techniczne, definicje prayciskéw oraz wyglad produktu moga ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomiena

Evo X1 Informacje o urzadzeniu

Praed uzyciem zapoznaj sie znterfejsem i prayciskami urzdzenia.
2lacze Oculink Griazdo stuchawkowe
$35mm

D — Praycisk zasilania

Use4 L !

(Gen2) %2
Ziacze HOMI (Gen2)
(Gen2)*2 |
Ziacze zasiania
EE REITER
0 Zamek
zabezpieczajacy

Ziacze Ethernet
Zigeze DP. e

vo X1Specyfikacja techniczna

AMD Ryzen™ Al § HX 370 2 grafikq Radeon™;
cPu proces technologiczny 4 nm / 12 rdzeni i 24 watki
taktowanie do 5,1 GHz, 24 MB pamici podreczne] L3

AMD Radeon™ 890M (16-rdzeniowy ukiad graficzny,

o taktowanie do 2,9 GHz)
TPDDRSX 7500 MHz (na pycie).
Pamie¢ RAM 32 GB (rzeczywista pojemnosc zalezy

0d zakupionej wersj)

M.2 2280 NVMe (PCle 4.0)512 GB /1 T8/2 T8

Pamie¢ masowa (rzeczywista pojemnosé zalezy od zakupionej wersj)

Ethernet | Giga LAN (RJ4S) *2 2500M / 1000M / 100M / 10M
Sie¢ WiFi6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax
BT BTS2
Zasilacz DC 19V 6.324
X 1% Mini PC + 1x Instrukgja obsugi /
Zawartost Karta gwarancyjna + 1x Zasilacz DC +
opakowania Kabel zasilajacy AC + 1 Kabel HOMI

Uwaga: - Zdjeia zamieszczone w niniejsze] instrukdi stza wylacznie jako
ilustracja. Specyfikacje produktu/defnicje przyciskow oraz wygl d
moga ulec zmianie bez dodatkowego powiadomienia.



Evo X2 Informacje o urzadzeniu

Przed uzyciem zapoznaj sie z interfejsem i prayciskami urzadzena

FAN-MODE

——USB20%2
P-MODE HOMI
Karta SD— Y
UsBa —usB4
ez UsB3.2(Gen2)
(Gen2)*2 ——PortR4s
$35mm §3.5mm CTIA
cTiA 7Pradsmy195v|| 8A

blokada komputera
waga

1. FANMODE: Regulonany ekt Swieiny wentyatora systemouego
krétie naciéniecie tego klawisza powoduje przelaczanie 13 trybd

duge naciniece powodue wyczenie Guict, e nacémiacie

ania trybu zasilania procesora, krétkie
naciéniecie tego Kawisza powodue przelaczanie trybu

cichegol zr6wnowazonego/wydajnosciowego.

Evo X2 Specyfikacja technicz

Procesor AMD Ryzen™ Al MAX+ 395,
16 rdzeni i 32 watkitechnologia

cPy procesowa 4 nm,pamie¢ podreczna L3 64 MB,
maksymalna czestotliwos¢ do 5,1 G

= Grafika Radeon 80605(40 rdzen, czestotiwos
\ary graficzne do 2,0 GHz)
TPODRSX B000MHZ (na poKiadzie), 6AG/128G

Pamie¢ RAM

(Pojemnos¢ produktu zalezy od faktycznego
zakupu)

M2 2280 NVMe (PCied.0) 512 GB/1 T8/2 TB/A ]
(Pojemnos¢ produktu zalezy od faktyczn:
2akupu)

Pamie¢ masowa

Ethernet | Giga LAN (RI45)*1 2500M/1000M/100M/10M
Siec wiFi 802.11a/b/g/n/acaxbe
81 BTS4

Zasilacz Prad staly 195V 11,8A

T#Mini PC + 1#Instrukcja obstugi/
Karta gwarancyjna +1*Zasilacz DC +
14Przewsd zasilajacy AC +1#Kabel HDMI +

Zawartos zestawu

Notad: Zdjeia wymienianc w ] ntrk 4 e pogadowe
Specyfikacje produktu/definicje przyciskow i wyglad moga ulec
zmianie bez wezesniejszego powiadomiena.

Informacje o urzadzeniu G3S

Przed uzyciem zapoznaj sie z interfejsami  przyciskami rzadzenia,

UsB3.2
(Gen2) *2

Przycisk zasilania
@

UsB2.0°1
usB32 ———————— HOMI
(Gen2) "1
Ziacze adaptera
B — [~ 12v3A
(]
(I (D I (D D (XD D —=—- “
bezpieczeristwa
PortRJAS ] T

Gniazdo stuchawkowe
§35mm

Specyfikacja techniczna G3S

Procesor Intel” serii N, N95; Czterordzeniowy

z czterema watkami, Proces litograficzny
Intel 7; maksymalna czestotliwosc turbo 3,4
GHz; 6 MB pamieci podreczne]

GPU Grafika Intel” UHD
1* SO-DIMM DDR4 8GB / 1668

Pamigé RAM /

(Pojemnose produktu zalezy od rzeczywistego zakupu)

Pamie¢ masowa

2*M.2SSD 256GB/512GB/ 1TB
¢ lezy od rzec

WiFi | Wi-Fi 5.0 802.11a/b/g njac
X Bluetooth | Bluetooth 5.0
Sie¢
Ethernet | 1° sie¢ LAN (RJ45) Gigabitowa
Zasilacz DCIN, 12V/3A

Wyposazenie zestawu

1* Mini PC+1* Instrukcja / Karta gwarancyjna +
1* Zasilacz + 1 * uchwyt VESA + 1 “ kabel HOMI

Uwaga: Zdjecia w niniejszej instrukji maja charakter pogladowy. Specyfikacje
hniczne, definicje przyciskow oraz wyglad produktu moga ulec
Zmianie bez wezesniejszego powiadomienia.



Informacje o urzadzeniu M6 Ultra

Przed uzyciem zapoznaj ie z nterfejsami  prayciskami rzadzenia.

Gniazdo stuchawkowe

UsB40
Wiacznik usB32
(Gen2)"2
Odtwér resetowania
USB20"1
0P
UsB32
(Gen2)*
oC
10v6324
Blokada
bezpieczeristwa
omi T - Interteis
Ethernet (2,56

Specyfikacja techniczna M6 Ultra

PU - Seria Ryzen 7000, AMD Ryzen 5 7640HS 6 rdzeni
|12 watkéw, proces TSMC 4 nm FInfET, czestotliwosé
lowna 4,3 GHz; maks. 5,0 GHz; 6 MB pamieci
drecznej12/1 L

|AMD Radeon™ 760M

cPU

GPU

2°DDRS SO-DIMM 16GB/32GB 4800MT/s

T
Pamige RAM (Pojemnosc produktu zalezy od rzeczywistego zakupu)

2'M.22280 PCIE3.0SSD 512GB/1TB
jemnosé pi zalezy od zl

Ethernet |RJ452.5G*2

WiFi_|WiFi6E 802.11a/big/njac/ax
Bluetooth 5.2

DCIN, 19V/6.32A

T Mini PC+ 1 Instrukeja; Karta gwarancyjna +
1+ Zasilacz + 1* uchwyt VESA + 1 *kabel HOMI +
1*Przewdd zasilajacy AC

Sie¢

Bluetooth

Zasilacz

posazenie zestawu

Uwaga: Zdjgciaw niniejsze; instrukcji maja charakter pogladowy. Specyfikacje
echniczne, definicje przyciskéw oraz wyglad produktu moga ulec
zmianie bez wezesniejszego powiadomienia,

Informacje o urzadzeniu M5 Ultra

Przed uzyciem zapoznaj sie z interfejsami i przyciskami urzadzenia,

Gniazdo stuchawkowe Tyec
35mm P
p— | |
(Gen2)*2
Otwor resetowania
P

DC
19V3.420

Blokada __|
bezpieczeristwa
om T - Interefs
Ethernet (2,56°2)
Specyfikacja techniczna M5 Ultra
Seria Ryzen 7000, AMD Ryzen 7 7730U 8-dzeniowy
Py 16-watkowy TSMC 7 n; proces FInFET Czgstotiwoéd
gi6wna 2 GHz, maks.45 GHz
3
GPU Grafika AMD Radeon™
2* SO-DIMM DDR4 16GB / 32GB 3200MT /5
Pamicé RAM (Pojemnos¢ produktu zalezy od rzeczywistego zakupu)

2*M.22280 PCIE 3.0 SSD 51268/ 1T8

Pamigé masowa
N (Pojemnos¢ produktu zalezy od rzeczywistego zakupu)

Ethemet [RJ45 2562

S WiFi | Wi-Fi 6E 802.11a/big/n/aciax
Bluetooth [Bluetooth 5.2

Zasilacz DCIN, 19V/3.42A

T Mini PC+ 1 Instrukeja/ Karta gwarancyjna +
1+ Zasilacz + 1 * uchwyt VESA + 1 kabel HOMI +
1*Przewtd zasilajacy AC

Wyposazenie zestawu

Uwaga: Zdjgcia w niniejszej instrukcji maja charakter pogladowy. Specyfikacje
techniczne, definicje przyciskéw oraz wyglad produktu moga ulec
zmianie bez wezesniejszego powiadomienia.



Informacje o urzadzel M3 Ultra

Przed uzyciem zapoznaj sie z interfejsami i przyciskami urzadzenia.

32
Genl 2
=28 0O Praycisk
zasllania
Port Rjas
§3.5mm (2.56) TypC
Gniazdo 1 | (DP'DATA)
shuchawkowe
oc
20V5A o
HDMI J [ USB20°1

UsB32
(Gen2)*1

Specyfikacja techniczna M3 Ultra

Procesor Intel” Core™ 7 12. g

Py 7-12700H; 14 rdzenii 20 we
mksymalnqugs\oll\womatudm 47GHz

oPu Obstuga grafi Intel”is* Xe Graphics

PamiseRAM SO-DIMM * 2, DDR4 3200 MT /5, 16 GB /32 GB.

Gniazdo stuchawkowe
3

Gmazdo zasnama

Pojemn:

Pamicé masowa M.2SSD*2, PCle3.0 512GB/1TB

Ethemet |RJ4S 2.5G°1

WiFi | Wi-Fi6 802.11a;b/g/n/ac/ax
Bluetooth (Bluetooth 5.2
Zasilacz DCIN, 20V/5A
“Mini PC+ 1" Instrukcja/

Sie¢

Informacje o urzadzeniu M2 Pro S

Przed uzyciem zapoznaj sie z interfejsami | przyciskami urzadzenia.

T 1
EsE 0O }Przy(skmslana

UsB32
(Gen2)"2

Port Ethernet (2.5G)
- 1 |

ﬂlﬂlﬂltlﬂlﬂﬂﬁﬂlﬂllﬂ]ﬂ]]]]]]]]ﬂﬂllllllﬂﬂmlﬂllﬂ

@EE@

| USB2.0*1
USB3.2
(Gen1)*1

TypC
[~ (oPDATA)

HOMI

HOMI

Specyfikacja technicznaM2 Pro S

Procesorntel Core™7 11 genera7118567;
Py 4rdzenie, Bwatkow, proces 10nm S

ralna cessofmode b0 45 Pam\g(
podrana 1IN 3

GPU Grafika Intel” Iris® Xe

2* DDR4 SO-DIMM 16GB / 32GB 3200MT /s

Pamigc RAM (Pojemnos¢ produktu zalezy od rzeczywistego zakupu)

2*M.25SD PCIE3.0512GB/

118
Pamig¢ masowa {Pojemnose produktu zalezy od rzeczywistego zakupu)

Wifi | Wi-Fi6 802.11a/b/g/n/acjax
Bluetooth| Bluetooth 5.2
Ethernet | 1 LAN(RJ45) 2.56

Sie¢

Zasilacz DCIN, 20V/5A

Wyposazenie zestawy |1 Zadiacy +1° Sy VESA+ 1 TKabel DM+
1*Przewéd zasilajacy AC

Uwaga: Z j

instruk
apnne et pryciokon oraz wygld i ot e
zmianie bez wezesniejszego powiadomienia,

T Mini PC+ 1 Instrukcja Karta gwarancyjna +
Wyposazenie zestawu [ 1* Zasilacz + 1 * uchwyt VESA + 1 * kabel HDMI +
1*Przewd laj:

Uwaga: Zdjecia w niniejsze] instrukcji maja charakter pogladowy. Specyfikacje
techniczne, 6

zmianie bez wezesniejszego powiadomienia.



Informacje o urzadzeniu K12

Przed uzyciem 2apoznaj sie z interfejsami i przyciskami urzadzenia.

Tryb wentylatora

UsB3.2 Y
(Gen2)*2
Gniazdo
Resetowanic L= EE - stuchavkow
Praycisk §35mm
zasilania
usB2.0
TypC
Gniazdo stuchawkowe w
H HoMI
o
— USB 2.0

=
DCIVERA - O g D ) g el am]|
= =
Zamek Hﬂmu |
bezpieczenstwa ALY y
USB4 T~ RJ45Port Ethernet
UsB32 T 256

oculi 1
(Nie obstuguje hot plug)
Uwaga: FAN-MODE: Regulowany efekt swiatia koloru wentylatora systemu,
krotko nacisnij ten klawisz, aby przefacznik 13 trybo
yiaczye swatio, kitke nacisniccie, aby wiaczye Sniatlo.

Seria Ryzen 200, AMD Ryzen™ 7 H 25,8
e 16 vithon, architelu procesors Zen

Py
4TSMC 4 nm FinfET, czestot
referencyjna 38 GHz maks. o Gz
GPU Komputery AMD Radeon™ 780M

2*DDRS SO-DIMM podwojny kanal 3268 5600KIT /5

Pamie¢ RAM (Pojemnosé produktu zalezy od rzeczywistego zakupu)

pamicé masowa 37122280 PCIEA SSD 1T8/ 276

w, diugie nacisniecie,

Informacje o urzadzeniu M7 Ultra

Przed uzyciem zapoznaj sie z interfejsami i przyciskami urzadzenia.

fazdo stuchavik
Interfejs Oculink ‘ Gniszdoshichawowe
remosiny do iy &

=l =3 &= o) Wylacznik zasilania
. USB3.2
o (Gen2)*2
DP
USB2.0*2 USBA.O

Interfejs adaptera
19V 6,324

EFEET

_DDOBDDE | 32
[

Interfejs Ethernet
(2,56°2)

Specyfikacja techniczna M7 Ultra

Seria AMD Ryzen PRO 6000, AD Ryzen 7 PRO 6850U

HOMI

cpu 8rdzeniowy 16-gwintowy proces TSMC 6nm FInFET
Czestotliose podstawowa: 2,7 GHz, MAX 4,7 GHz
512 KB pamieci podrecznej L1{4 MB pamieci
podrecznej , L2/16 MB pamieci podreczne] L3
GPU AMD Radeon™ 630K
: 2°S0-DIMM DDRS 4800MT/s 16GB/32GB
Pamie¢ RAM (Pojemnosé produktu zalezy od rzeczywistego zakupu]

2'M.22280 PCIE3.05SD 512GB/1TB/2TB

Pamie¢ masowa
: {Pojemnosc produku zalezy od rzeczywistego zakupu)

(Pojemnosé produktu zalezy od akupu)
Ethernet |RJ452.5G "2
Siee WiFi Fi6E 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth | Bluetooth 5.2
Zasilacz Interfejs DC, 19V / 6.324
Min PC+ 1" Instrukea / Karta gwarancyjna +

[N
Wyposazenie zestawu u zm.mul n(hwyt\/ESA T Fabel o+
6d

Uwaga: Zdjecia w niniejsze] instrukeji maja charakter pogladowy. Specyfikacje
techniczne, definicje przyciskow oraz wyelad produktu moga ulec
Zmianie bez wiczesniejszego powiadomienia

iRl | WiFi 6 802.L1a/bjg/njac/ax
Sioc Bluetooth | Bluetooth 5.2
Siee
Ethemet | LAN(RI45)"2 256
Zasilacz DCW, 19V/6.32A

TFMin PC 1 1 Instrukcja/ Karta gwarancyjna +

Wyposazenie zestawu |1 * Zasilacz + 1 * uchwyt VESA+ 1~ kabel HOMI+
1"Przewd: y AC

Uwaga: Zdjgcia w niniejszej instrukcji maja charakter pogladowy. Specyfikacje
techniczne, definicje przyciskow oraz wyglad produktu moga ulec

Zmianie bez wezesniejszego powiadomienia



Ziacze Oculink G
obsiuguje hot-plug)

Informacje o urzadzeniu M8

Przed uzyciem zapoznaj sie 2 interfejsem i prayciskami urzadzenia.
Juchawko
§35mm

o ®

Przycisk zasilania

usae Use3.2(Gen2) 2
Ziacze HOMI

USB3.2

Ziacze zasilania

zabezpieczajacy

, Zigcze Ethernet
Ziacze DP et

Informacje o urzadzeniu M8

Seria AMD Ryzen PRO 6000
AMD Ryzen

cPu Y uitowe Proces T
czestotiwos podstawow

MA
pam

GPU AMD Radeon ™ 660M
LPDDRS 6400MT/s 16G8,

Pamige RAM
“ rzeczywis

2GE
jojemnosc zalezy od zakupione] wersji

1.22280 SSD P

Pamig¢ mase CB/LTS
amice ma {rzeczywista pojemnosé zalezy od zakupionej wers]

thernet | LAN(RJ45)°2 2500M/1000M/100H4/10M
Sie¢ Wi 6F 502,11 a/b/g/n/ac/ax
&1

* Mini PC+ 1* Instrukcja obstugi
Karta gwarancyjna - 1* Kabel AC +
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Specyfikacja baterii (model G10, K5, K7 Plus, M5 Plus, M6,
K6, K9)

Kategoria: Przenosne baterie guzikowe

Typ: litowe

Waga netto (kg) :0,00272

Pojemnos¢ (mAh): 220

Specyfikacja baterii (model evo x1, evo x2 K11, M7,
K8 +K8 Plus)

Kategoria: Przenosne baterie guzikowe

Typ: litowe

Waga netto (kg): 0,00286

Pojemnos¢ (mAh): 230mAh

Specyfikacja baterii (model G2 Plus, G3 Plus, G5, G9, M3)
Kategoria: Przenosne baterie guzikowe

Typ: litowe

Waga netto (kg): 0,00294

Pojemnos¢ (mAh): 220mAh

Specyfikacja baterii (model K10)
Kategoria: Przenosne baterie guzikowe
Typ: litowe

Waga netto (kg): 0,00299

Pojemnos¢ (mAh): 210mAh

Dane dotyczace bateri: (G35, M2 Pro S)

Kategoria: Przenosne baterie guzikowe

Typ: bateria litowa

Waga netto: 0,00299 kg

Pojemnosc: 210 mAh

Przekroczono dopuszczalng zawartosc kadmu (0,002%) lub
ofowiu (0,004%): nie

Dane dotyczace baterii: (M5 Ultra, M6 Ultra)

Kategoria: Przenosne baterie guzikowe

Typ: bateria litowa

Waga netto: 0,00272 kg

Pojemnosc: 220 mAh

Przekroczono dopuszczalng zawartos¢ kadmu (0,002%) lub
ofowiu (0,004%): nie

Dane dotyczace baterii: (K12,evot1)
Kategoria: Przenosne baterie guzikowe

Typ: bateria litowa

Waga netto: 0,00307 kg

Pojemnosc: 230 mAh

Przekroczono dopuszczalng zawartoéé kadmu
(0,002%) lub otowiu (0,004%): nie

Dane dotyczace baterii: (M3 Ultra)

Kategoria: Przenosne baterie guzikowe

Typ: bateria litowa

Waga netto: 0,00294 kg

Pojemnosé: 220 mAh

Przekroczono dopuszczalng zawartoéé kadmu
(0,002%) lub otowiu (0,004%): nie

Dane dotyczace baterii: M7 Ultra
Kategoria: Przenoéne baterie guzikowe

Typ: bateria litowa

Waga netto: 0,00286 kg

Pojemnosé: 230 mAh

Prackroczono dopuszezalng zawartosé kadmu (0,002%) lub olowiu
(0,004%): nie

Dane dotyczace baterii: (M8)
Kategoria: Przenosne baterie guzikowe
Typ: bateria litow:

Waga netto: 0,00307 kg
Pojemnosé: 230 mAh

Przekroczono dopuszczalng zawartosé kadmu (0,002%) Tub olowiu
(0,004%): nie

Dane dotyczace baterii: K15
Kategoria: Przenosne baterie guzikowe

Typ: bateria litowa

Waga netto: 0,00307 kg

Pojemnosé: 230 mAh

Przekroczono dopuszczalng zawartos¢ kadmu
(0,002%) lub olowiu (0,004%): nie



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Shenzen GMK Technology Co., Ltd. niniejszym owiadcza, Ze typ urzadzenia radiowego MINI-PC G2 PLUS / G3 PLUS / GS /
G9/ M3/ MSPLUS /M6 / M7 / K6 / K8 PLUS /K9/K10/K11 PLUS / G3S/ M3 Ultra / M5 Ultra / M6 Ultra / K12 / M2 Pro S jest / K15
M7 Ultra/ M8 zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym
adresem internetowym: https://files.innpro.pl/GMktec

Adres producenta: Floor 9, No.2 Building, Yingtai Kehui Plaza, No.8 Yingtai Road, Langkou Community, Dalang Street,
Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province Chiny 518109

Czestotliwos¢ radiowa:

2.4GHz (2400-2483,5 MHz)

5GHz (5150-5350 MHz & 5470-5725 MHz)
Maksymalna moc czestotliwosci radiowej: <20 dBm

Ochrona $rodowiska

innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywne] zbiérce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
Zapewniajac jego prawidtowe usuwanie, potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zuzytego sprzetu zgodny jest z lokalnie obowiazujacymi
przepisami ochrony érodowiska dotyczacymi usuwania odpadéw. Szczegéiowe informacje na ten temat mozna
uzyskac w urzedzie miejskim, zakladzie oczyszczania lub sklepie, w ktérym produkt zostat zakupiony.
Produkt spetnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejécia Unii Europejskiej (UE), dotycza-cych zagadnier
2wigzanych z bezpieczefistwem uzytkowania, ochrona zdrowia i ochrona srodo-wiska, okreslajacych zagrozenia,
ce ktore powinny zostac wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest trumaczeniem oryginalnej instrukcji obstug, stworzonej przez produ-centa.

K Zuzyty sprzet elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej, nie moze by¢ umieszczany tacznie z

Szczegbtowe informacje o warunkach gwarandji dystrybutora / producenta dostepne na stronie internetowej
https:/serwis.innpro.pl/gwarancja

Produktnalezyregularniekonser (czyécicywewtasnymzakresielubprzez wyspecjalizowane punkty serwisowe na
koszt i w zakresie uzytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych
lub serwisowych w instrukdji obstugi, nalezy regularnie, minimum raz na tydzieri oceniac odmiennos stanu fizycznego
produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmiennoscinalezy
pilnie podjac kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawne] konserwacji (czyszczenia) | reakcji w
chwili wykrycia stanu odmiennosci moze doprowadzic do trwatego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajace z zaniedbania.
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Ostrzezenia i informacje dotyczace bezpieczeristwa
Wszelkie informacje dotyczace uzytkowania produktu znajduia sie w instrukii obstugi, Zanim

zaczniesz 2 niego korzystat, zapoznaj sie z ej trescia i stosu sie do zawartych w nic] wskazwek.

Pred utycem zapozal i rowrictz ponizszymi nformaciami:

Unikaj umieszczania urzadzert w ciasnycl
przegrzewanie moze prowadzié do awarii.

acsrzenadh bez odpowiedne] wentylac -

3 2 kategoria CATSE, CAT)

Podiaczenie kabii o niskie akoéci moze wplynaé na stabilnosé polaczenia

eChror uzadzena pred wilgoci | wods, W orzypadiu kontaktu 2 iecz natychmiast odacz
asilani

. . wiyczck Rias, adp

ot dlikatn alementy. aki ok aslony wivkiw cr keystone Jack, rzed mechanicznymi
usakodzeniami  ih lamanie mode skutkovac problemani 2 lcanoica

taczy pod ka(em -
bi

kod:
uzywaj pasty tevmowzewodzacej w nadmiemych Mosuach - ablkaca zg0cha 2
Tleceniami producents warcia i przegrzania

Zagrotenie rwiazane 7 bezpieczerstwe siec:

Konserwacja i przechowywanie:
‘eRegularnie czyé¢ urzadzenia, taki

jak routery i przetaczni

igkka, sucha
Sciereczka, aby usuna kurz z wentylacji i portéw.

eElementy chemiczne, takie jak pasta termoprzewodzaca, przechowuj w
suchym i chtodnym miejscu, w oryginalnym opakowanic.

eKable i zlacza sieciowe przechowuj w dedykowanych organizerach, aby

pr v
Dodatkowe érodk ostroznosci
Dostosowanie do uzytkownika:
eWybieraj akcesoria odpowiednie do swoich potrzeb — np. przetaczniki z
‘odpowiednia liczba portow, wiyki modularne w standardzie CATSE/CATG lub
kompatybilne osfony wtykéw.
Jesli korzystasz z akcesoriow w biurze, dobierz produkty o zwigkszone]

trwatoscl, ta

jak wzmocnione gniazda keystone jack.
Uszkodzenia i serwis:
oW przypadku uszkodzenia mechanicznego, takiego jak zfamanie wiykow,

uszkodzenie gniazd lub nadmierne nagrzewanie sie urzadzen, natychmiast

+Fi, Brak
odpowiednich zabezpieczeri moze prowadzic do nieuprawnionego dostepu do sieci.

zewnetrznymi.
Ryzyko swazane 2 kompatybinoscs
ePrzed zakupem upewnj o 2o skcesoria sa kompatybie 2 Twoim sprztem (rp. rodzsiem
wlyczek standardem sieciowym czy wymiarami.
W przypadku mmaczmkow uss Jub urzadzeh WiFi zawsze sprawdzs ich makeymana
urzadzer

Zagrozenie dia s

‘eNie probuj samodzielnie naprawiac uszkodzonych akcesoriow - skontaktuj
sie z autoryzowanym serwisem producenta.

eWszystkie uszkodzone przewody | akcesoria wymieniaj na oryginalne,
zalecane przez producenta czesci

Oéwiadezenie zgodnosci

Produkty zostaly zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeristwa
okreslonymi w Rozporzadzeniu (UE) 2023/988. Spetniaia one odpowiednic.
normy techniczne, w tym dotyczace bezpieczeristwa uzytkowania,

takie jak RI45 czy. ¢ryzyko
Zadtawienia dla dziec. reechowu akcesoria w miejscu medosAevnvm dla dzieci,
ePasta termoprzewodzaca 1 inne materialy chemiczne powinny poza

i pr
Zagrozenie diasrodowiska:

eWiszystkie produkty  tej kategori, w tym routery, switche oraz akcesoria sieciowe, nalezy
Uilzomaé  specianych punkiach oo elekirotmieci, praciirgaae okainyeh priopson
dotycaacych gospodarki_ odpadami. Uylzacia w.odpowiedni sposcl pomaga. chroic
srodowisko przed zanieczys:

Informacje dotyczace waw.dmwego utytkowania

Zalecenia dotyczace korzysta

Kabla - umkmeszwten 5posob uszkodzenia zarowno kabla, jak i ostony.
oW przypadku stosowania przefacznikow USB lub przefacznikow LAN, upewnij sie, ze
Ureadseniema odpowiednia wentylacie i niejest przykrywane.

oWokimodulare
polaczenia zapobiegnle uszkorzeniom wewnetrznym.

-Apllkuﬁc paste termoprzewodzaca, upewnij sie, e powierzchnia procesora i radiatora jest
czysta i odtluszczona.

- zapewni to

INSTRUKCJA OBSEUGI

GMKtec

Geek/Modern/(K)Creativity

www.gmktec.com
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